
第20回DIA日本年会 2023
出展及び特別協賛のご案内

大会開催概要

名 称 ： 第20回DIA日本年会2023
会 期 ： 2023年11月5日（日）～7日（火）
会 場 ： 有明セントラルタワーホール＆カンファレンス

〒135-0063 東京都江東区有明３-７-１８
有明セントラルタワー３F・４F

Tel. 03-6457-1480
大会参加予定者 ： 1,000名以上を予定
プログラム      ：最新は下記URLよりご覧ください

https://www.diajapan.org/meetings/23303/

企業展示ブース
1. 出展料 （いずれも税込）、Web展示も含む

 １スペース小間 6.1m2 440,000 円

 ２スペース小間 12.2m2 704,000 円

３スペース小間 18.3m2  946,000 円

４スペース小間 24.4 m2 1,188,000 円

特別スペース小間 12.0㎡ 880,000 円 （3Fエスカレーター上がったところ）

2. 小間仕様

１スペース小間 6.1㎡ （W2475mm×D2475mm）特別スペース（W6000mm×D2000mm）

＊スペースのみの提供となり、備品は別途申込が必要です。

3. 募集小間数 42 小間

4. 登録人員数 1ブースにつき最大3名（セッションパス1名、ブース担当2名）まで登録できます。

特別スペース小間は2ブース分

5. 年会以外のイベントに展示された企業は10%割引になります。（2023年1月～ ）

アカデミア展示ブース（政府/非営利団体含む）
1. 出展料 （いずれも税込）、Web展示も含む

【3Fホワイエ】１スペース小間 2.3m2 110,000円

スペースの小間代には上記のテーブルと椅子２脚、電源以外は一切の備品は含まれておりません。

2. 小間仕様 （卓上展示）

１スペース小間 2.3m2（W1980mm×D1200mm）

テーブル （W1800mm×H700mmｘD450mm）x 1台、椅子 × 2脚 が含まれています。

3. 募集小間数 5 小間

4. 登録人員数 1ブースにつき最大3名（セッションパス1名、ブース担当2名）まで登録できます。 

出展（展示ブース）

【出展時間】
11月 5日（日）12:45-20:00
11月 6日（月） 9:00-19:45
11月 7日（火） 9:00-16:30
※搬出搬入のスケジュールはお申込み後に配布させていただく
出展要項（ガイドライン）でお知らせいたします。
また時間帯はプログラムの変更により変わる場合がございます。

【オプションプラン】
ブースの構築や、備品はいずれも実費になります。
備品レンタルなど必要な追加資材をお申込みいただけ
ます。

※詳細は別途、株式会社ブランコからご案内します
※展示会場ではWi-Fiをお使いいただくことができます



展示ブースの人員追加
出展１ブースにつき、最大3名（会議登録１名分及び展示ブース要員２名）の人員登録できますが、さらに追加購
入することができます。展示ブースの人員追加登録フォームにてお申し込みください。
１人分 13,200円（税込）
２人分 26,400円（税込）
３人分 39,600円（税込）

出展ブースにかかる事項

お問い合わせ・お申し込み先
株式会社ブランコ プロデュース部 須佐 秀雄

DIA2023@branco.jp TEL: +81 80.5697.6836

お申し込みに関してのご注意

• 申込方法
出展申込用紙にて、契約内容についてご了承の上、お申し込みください。
なお、出展内容が本会の趣旨にそぐわない場合は、お申し込みをお断りすることがありますので、予めご了承ください。

• お支払い
お申込後に、DIA Japanよりご請求申し上げます。
振込手数料は、御社にてご負担ください。

• 出展者による出展契約の変更または取り消し
変更または取り消しについては所定のキャンセル料を申し受けます。
詳細は申込用紙をご確認ください。

• 当日までのスケジュールなど
① ブースの出展
ブース番号は、お申し込みの際に第３希望までお聞きして、原則お申し込み順に優先となります。
出展マニュアルは展示を担当する株式会社ブランコより配布させていただきます。（9月1日以降予定）

② その他企画
お申込が確定しましたらマニュアルを株式会社ブランコより配布させていただきます。



プラチナ・スポンサー
1. 協賛費

1,100,000 円（税込、お弁当は別途発注）
2. 募集枠 5 社
3. 特典

1) ランチョンセミナー
セミナー会場（4F Hall B 300席 もしくは 3F Reception 
room 1 160席）
ランチブレイクタイム（40分）
出席者には事前登録制で申し込みを受け付けます。
また出席予定者には出展社から直接ご案内ができるように手配いたします。

2) ３名のセッションパスを発行します。
3) 3F 受付の看板において、貴社名及びロゴを「Thank you to」として表示いたします。
4) 参加者への会議開催案内メールに１回、貴社名及びロゴを掲載します。
5) スタンプラリカード（後述）の裏に貴社名及びロゴを「Thank you to」として表示いたします。
6) コングレスバッグインサート企画（後述）が含まれています。
7) 同通機材の準備がありますので、同通でのセミナーも可能です。（通訳費用は別途請求）

ゴールド・スポンサー
1. 協賛費

880,000 円（税込、お弁当は別途発注）
2. 募集枠 3 社
3. 特典

1) ランチョンセミナー
セミナー会場（3F room1 200席）
ランチブレイクタイム（40分）
出席者には事前登録制で申し込みを受け付けます。
また出席予定者には出展社から直接ご案内ができるように
手配いたします。

2) ２名のセッションパスを発行します。
3) 3F 受付の看板において、貴社名及びロゴを「Thank you to」として表示いたします。
4) スタンプラリカード（後述）の裏に貴社名及びロゴを「Thank you to」として表示いたします。
5) コングレスバッグインサート企画（後述）が含まれています。
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シルバー・スポンサー
1. 協賛費

550,000 円（税込、お弁当は別途発注）
2. 募集枠 6 社
3. 特典

1) ランチョンセミナー
セミナー会場（3F room6 80席 もしくは Board room 70席）
ランチブレイクタイム（40分）
出席者には事前登録制で申し込みを受け付けます。
また出席予定者には出展社から直接ご案内ができるように
手配いたします。

2) 1名のセッションパスを発行します。
3) 3F 受付の看板において、貴社名及びロゴを「Thank you to」として

表示いたします。
4) スタンプラリカード（後述）の裏に貴社名及びロゴを「Thank you to」

として表示いたします。
5) コングレスバッグインサート企画（後述）が含まれています。



ブロンズ・スポンサー
1. 協賛費

330,000 円（税込、お菓子は別途発注）
2. 募集枠 10 社
3. 特典

1) アフタヌーンセミナー
 3F（Reception room1 160席、Room1 200席、

 Room6 80席、Board room 70席）
 4F (Hall B 300席）
コーヒーブレイクタイム（30分）

2) １名のセッションパスを発行します。
3) 3F 受付の看板において、貴社名及びロゴを「Thank you to 」として表示いたします。
4) スタンプラリカード（後述）の裏に貴社名及びロゴを「Thank you to」として表示いたします。
5) コングレスバッグインサート企画（後述）が含まれています。
6) Hall B ならびに Reception room1は同通機材の準備がありますので、同通でのセミナーも可能です。

先着順で受け付けます。 （通訳費用は含まず）

参加登録確認メール内のバナー広告とリンク
1. 協賛費

330,000 円（税込）
2. 企画内容

登録申込時に参加者に配信するeメールに、貴社のバナー広告とロゴを掲出いたします。
１社限定オファーにつき、ぜひお早めにお申込みください。

スタンプラリー
概要
• DIA年会参加者全員に、スタンプラリー・カードを配ります。
• このカードを使って、各出展企業を訪問、情報交換をし、最後にスタンプを押していただきます。
• 景品は、人気のあるIT関連の物を含め、DIAで用意します。
• カードには企業名及びロゴを記入します。
• クリアされた方には、参加賞を受付にて差し上げます。スタンプの数によってグレードが違います）。
• 景品は抽選の結果をもって、後日DIAから発送します。
• 下記の協賛を募集します。

1. 広告協賛費
22,000 円（税込）
※プラチナ・ゴールド・シルバー・ブロンズスポンサーとして
 協賛される企業は無料にて本企画に参画いただけます。

2. 募集枠 20 社
3. 概要

スタンプラリーカードにロゴ及び社名を掲載します。
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2022年スタンプラリーカード2022年の景品の例



SUPPORT PACKAGES CATEGORIES - 2

広告立て看板
1. 企画内容

 フロアに貴社の広告の立て看板を設置します。
2. 設置場所

 3階のフロア ならびに 4Fのフロア
3. 協賛費

１枚 165,000円（税込）
2枚 275,000円（税込）

4. その他
デザインは自由です。
印刷及び設置はDIAにて行います。
設置期間はDIA日本年会開催中です。

コングレスバッグインサート
1. 企画内容

 参加者全員に配布する展示企業紹介バックに、貴社の広告やブースの案内状、
ノベルティーグッズの引換券などをA4サイズで１部を、入れることができます。

2. 配布対象
 DIA 日本年会参加者 約1,000名

3. 配布時期
開催当日、受付にて配布いたします。

4. 協賛費
１件 33,000円（税込）
※プラチナ・ゴールド・シルバー・ブロンズスポンサーとして協賛されている企業は
無料にて、 本企画に参画いただけます。

5. その他
封入作業はDIA事務局にて行います。

 印刷は貴社にてお願いします。
封入物の納品に関しては後日ご連絡させていただきます。

プレミアム・ドリンクサービス
ブースにてプレミアム・コーヒー、その他のドリンク、軽食等を訪問者に提供できます。
ご要望に応じてロゴ入りコーヒーカップもご用意できます。

コーヒーマシンやケータリングにつきましては株式会社ブランコにお問い合わせください
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※写真はイメージです。
（展示企業紹介バッグ）

※写真は2022年の例です

DIA



ブース施工の申込受付

パッケージブースまたはオーダーメイドブースの施工をご希望の場合は株式会社ブランコへお申し込みください。
Please order your booth construction to Branco Inc. [e-mail:dia2023@branco.jp]

20th DIA Japan Annual Meeting 2023 Official Service Provider
株式会社ブランコ 
http://branco.jp/

展示ブース パッケージ

展示ブース オーダーメイド

※2022年の例

※2022年の例

mailto:dia2023@branco.jp
http://branco.jp/
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